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Zusammenfassung:

Die in der Mlkroelektronlk geltenden Eu-Richtlinien fir die EI|m|n|erung von
gefahrlichen- Stoffen wie Blei und Cadmium greifen bisher noch nicht im. PV-Bereich.
Trotzdem muss sich die PV-Industrie auf verscharfte Umweltrichtlinien vorberelten
und lhre Technologien im Bereich Zelle und Modul tiberarbeiten. Mit den netien
FuE Inhalten méchte das CiS Partner und Dienstleister fur “triple green* PV-

x echnologlen entlang der Wertschépfungskette sein.

ErP

Ziel: Materialkataster

-Datenpool zu gangigen
PV- Materialien und
Chemikalien

-Materialaccessment lt.
Reach, RoHS, WEEE

-Datenbank zu Ersatz-
stoffen z.B. bleifreie

Lote und recycelbare
Verkapselungsmaterialien

-Datenbank Hersteller

Ziel: Strategie Okomodul

-Substitution kritischer
Materialien und Technolog.

-Evaluierung von technol.
Alternativen z.B. Inkjetting

-Konzeptentwicklung
Zelle/Modul ftir Recycling

-Zusammenarbeit mit
Wafer-/Zell- und Modul-
Produzenten sowie
Zulieferern und Anlagen-
bauern

Handlungsempfehlungen
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Reach

WEEE

SHOd

di3

WEEE:

Richtlinie 2002/96/EG zur
Reduktion der

zunehmenden Menge an
Elektronikschrott aus nicht mehr
benutzten Altgeréaten. Ziel ist das
Vermeiden,Verringern sowie das
umweltvertragliche

Entsorgen von Elektronikschrott
durch eine erweiterte Hersteller-
verantwortung

z.B. Entwicklung von neuen Recycling-
Verfahren
Life time accessment

Reach

Richtlinie 2006/1907/EG auch

Chemikalienverordnung genannt

Registrierung, Evaluierung, Zulassung

von Chemikalien sowie Beschrankung

von geféahrlichen Chemikalien

Untersuchung der Teilprozesse zur

Zell- und Modulfertigung geméan Reach

z.B.

-Plasmatexturierung vs. Nasschemie

-Siebdruck vs.Galvanik
-Ink Jetting vs. Galvanik

-Neue PE-CVD ohne SF6/CF4




